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Text posudku:

Habilitaéni préce se sklada ze tif &asti: z ivodniho pichledu o sledované problematice o vyuZiti
dielekirickych barierovych vybojd v praxi, z piehledu 14 &lankd v renomovanych Zasopisech a
jednom patentu a z kopii zminénych Elankd . Tyto &lanky pro§ly recenznim Hzenim a ve vétsing
jsou vypracovany se spoluautory ze. zahrani¢i. .. . :

Autor se v praci podrobn& zmifinje 0 mozZnosti riiznych aplikaci. Jako usp&iné a pouzitelne v
praxi vidi pfedeviim vyuZiti diclektrickych barierovych vybojli ke sterilizaci, redukei
mikroorganismil, odstrafiovani isokyanatd z procesu Gpravy polyesterovych viaken a také uprave
sivodinych viaken. U plazmového leptani, &isténi a Giprav materiall zjidfuje parametry, pii nichZ je
pouziti plazmatu nejefektivnejsi.

Prace sama je jak po obsahové strance, tak i formalni solidni. Na &lancich pfileZzenych v praci se
sice podileli spoluautofi, jednoznaéng z pich viak vyplyva zaméfeni P. Stahela na tpravu ruznych
typit vyboii k aplikacim pouZitelnych v praxi. K praci mam nasledujici drobné pripominky:

na sit. 6, obr.1 a2 je pom&me neobvyklé oznateni Casti obrazki,

na str. 7-10 bych uvital vice odkazi z literatury, na str. 10 a déle pak odkazy na uvadéne
autorovy ¢lanky,

na str. 12 u obr. 3 by text k obrazku mél byt oddélen od ostatniho textu.
Str. 20, 2 Fadek shora, podet ¢lankd uvadénych a skutetn® uvedenych neni stejny.

Str. 20-21: u &lanku 6 jsou dvé strany 6 stejné, u glanku 11 jsou dva vytisky, druhy je viak
neuplny.

Souhrnng je mozné konstatovat: hlavni zmifiované prace byly vytvoteny v letech 2004 -2011,
bylo k nim pouzito i ziskanych grantli uvedenych v nich samych. Clanky dokladuji solidni
vddeckou trovett uchazete i jeho schopnosti spoluprace se zahraniénimi partnery, studenty a
doktoranty.

Dotazy openenta k obhajob¢ habilita¢ni prace:
1. Jemo¥né pouZivat barierové vyboje k tipravé vétdich a zaoblenych material(?
2. Kdy je vhodné mokré procesy pii {pravé materiahl nahradit plazmovymi?

Zavér:
Habilitaéni price Pavla Stahela: ,Dielektrické bariérové vyboje a jejich aplikace” spliiuje
pozadavky kladené na habilitaéni prace v oboru Fyzika plazmatu.
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Zpopotace

Habilita¢n{ prace Mgr. Pavia Stahela, PhD. je z oblasti fyziky plazmat, hoficiho nejéastéji
za atmosférického tlaku. Konkrétné se zabyva moznosti praktického uplatnéni rdznych typh
dielekirickych barierovych vybojt. Podrobng se zmitinje predeviim o moZnosti ¢idténi,
lepténi, Giprav materialt, efektivity uprav. riznych vidken i riznych ZivogiSnych materiali.
Uvadi patenty 1 spolupréei s podniky pfi zavadeni zminovanych plazmovych metod. Prace
davé dobry prehled o védecké &nnosti autora v-rozmezi-let 2004-2011. 14 uvedenych
glankd v praci bylo pro tisk recenzovéno. 29 daldich odkazii vlastnich praci _ pak jen
dokresluje  vé&decky profil autora. Price je jasnd zam&ena na aplikace a ma solidni
odbornou troveii. Praci doporucuji k obhajobé& pfed v&deckou radou PiF.



